
 

 

 

 

 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  

題記の件、日立ハイテク製  半導体計測装置・検査装置の海外への輸出等に関して、弊社から発行する書類（例：

「外国為替及び外国貿易法」に定める「特定の種類の貨物」及び「特定技術」に対する該非判定書）が必要な場合に

ついて、以下ご案内申し上げます。  

―記― 

１．該非判定書提出に際してのお願い事項  

添付の同意書へご同意頂いた後、必要な手続きを行った上でご提供させて頂きます。  

ご同意頂ける場合は、お手数ですが、別紙 -１及び別紙 -２に必要事項を記載の上、下記まで送付頂けますようお願

い申し上げます。  

 

書類送付先：  

〒105 ‐ 6409  東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 

虎ノ門ヒルズビジネスタワー  

（株）日立ハイテク  評価システム営業本部  宛て  

 

２．該非判定書の提出ができないケース  

  以下いづれかのケースに当てはまる場合は、基本的に該非判定書の提出はお断り申し上げます。何卒ご理解賜り

ますようお願いいたします。  

１）日立ハイテクがご依頼主様に販売申し上げていない装置の場合。勝手ながら該非判定書の提出先は、「弊社

（または Gr.会社）より当該装置を販売した顧客のみ」とさせていただいております。  

２）ご提供頂いた最終使用者の情報に疑義がある場合。  

３）該非判定を行うための責任部門が現時点で弊社内に無い装置の場合（個別にお問合せください）。  

 

以上 
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日立ハイテク製  半導体計測装置・検査装置の海外への輸出に関するご案内  



 

別紙-１  

TO:  （株）日立ハイテク  

日立ハイテク製  半導体計測装置・検査装置の海外への輸出に関する同意書  

日立ハイテク製以下装置の海外への輸出に際して、以下同意致します。  

対象装置名：  【                     】  

1.  対象装置を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル等の大量破壊兵 器の開発、製造、使用又は貯蔵の目的、ま

たは通常兵器の開発、製造、使用の目的、 あるいはその他の国際的平和及び安全の維持の妨げとなる目的で自ら

利用しません、又、第三者に利用させません。  

2.  上記１項で定める目的を有する者に販売、譲渡、輸出、貸出し、使用許諾しません。  

3.  対象装置の全部もしくは一部を単独で、または他の製品と組み合わせもしくは他の製品の一部として、直接また

は間接に、海外へ輸出、販売又は移転する場合は、日本国他の対象となる輸出関連法規を遵守します。また、輸

出先、販売先又は移転先の国における輸出入関連法規を遵守します。  

4.  対象装置の以下情報を（株）日立ハイテクへ提出致します。  

(ア )  対象装置の装置名、モデル名  

(イ )  対象装置の Serial No.  

(ウ)  対象装置の購入先(貴社が対象装置をどこから購入されたか確認させて頂きます ) 

5.  最終使用者の以下情報を（株）日立ハイテクへ提出致します。  

(ア )  最終使用者の会社名 

(イ )  最終使用者の住所 

(ウ)  最終使用者の装置使用目的、用途  

(エ )  使用場所の住所 

(オ) 最終使用者の連絡先（担当者名及び、担当者の部署、電話番号）  

6.  対象装置には、 (株)日立ハイテク（及びグループ会社）以外による改造等は実施しません、又、過去にも実施して

いません。  

7.  最終使用者が決まっていない場合は、最終使用者が決まり次第、速やかに、最終使用者への装置提供前に 5．の

情報を（株）日立ハイテクへ提出致します。加えて、最終使用者が決まるまでの装置の保管に関し以下情報を提

出致します。  

(ア )  保管場所の住所 

(イ )  保管場所の連絡先（担当者名及び、担当者の部署、電話番号）  

8.  最終使用者への装置提供前に、最終使用者よりここに記載された１～ 5 項に対する同意書を入手し、（株）日立

ハイテクへ提出致します。  

             

                             

 

 

 

 

日付：  

貴社名：  

所属・役職：  

氏名：                      印 

電話番号：  

 



 

別紙-２  

TO:  （株）日立ハイテク  

日立ハイテク製  半導体計測装置・検査装置の海外への輸出に関し、以下連絡します。  

I.  対象装置 

対象装置の装置名、モデル名   

 

対象装置 Serial No.   

 

対象装置の購入先  

 

 

II.  最終使用者情報 

最終使用者の会社名  

最終使用者の住所  

 

最終使用者の装置使用目的、用途   

 

使用場所の住所  

 

最終使用者の連絡先 

（担当者名及び、担当者の部署、電話番号）  

担当者名：  

担当者の部署：  

電話番号：  

 

 

 

 

 

日付：  

貴社名：  

所属・役職：  

氏名：                      印 

電話番号：  

 



 

別紙-２  （最終使用者が 未定の場合）  

TO:  （株）日立ハイテク  

日立ハイテク製  半導体計測装置・検査装置の海外への輸出に関し、以下連絡します。  

III.  対象装置 

対象装置の装置名、モデル名   

 

対象装置 Serial No.   

 

対象装置の購入先  

 

 

IV. 最終使用者が未決のため、 別紙-1 の 7 項記載の通り、装置の保管に関して以下情報を提供致します。  

（ア）  保管場所の住所  

 

（イ）  保管場所の連絡先 

（担当者名及び、担当者の部署、電話番号）  

会社名：  

 

部署：  

 

担当者名：  

 

電話番号：  

 

日付：  

貴社名：  

所属・役職：  

氏名：                      印 

電話番号：  

 


